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二、说明、目录、图表目录

 

        IC封装，就是指把硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便与其它器件连接

。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。它不仅起着安装、固定、密封、保护芯

片及增强电热性能等方面的作用，而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上

，这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接，从而实现内部芯片与外部电路的

连接。因为芯片必须与外界隔离，以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下

降。

        智研数据研究中心发布的《2017-2022年中国IC封装产业深度调研与发展策略研究预测报

告》依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及中心对本行业

的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分

析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，

规避经营和投资风险，制定 正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考

价值！

        智研数据研究中心是国内权威的市场调查、行业分析专家，主要服务有市场调查报告，

行业分析报告，投资发展报告，市场研究报告,市场分析报告,行业研究报告,行业调查报告,投

资咨询报告,投资情报，免费报告,行业咨询,数据等，是中国知名的研究报告提供商。
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